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요약

본 발명의 과제는 소형으로 고전압에 대응할 수 있는 DIP 타입의 수형 커넥터 등을 제공하는 데 있다.

전방부가 개구부(5)인 상자형의 베이스 하우징(3)에 좌우 병렬로 수용된 2개의 핀 콘택트(4)가 베이스 하우징(3)의 

후방측벽(6)으로부터 개구부(5)로 연장 돌출되는 접촉핀부(15)와, 후방측벽(6)으로부터 하방으로 연장 돌출되어 프

린트 배선판(53)을 한 쪽 면(53a)으로부터 관통하여 다른 쪽 면(53b)에 납땜되는 리드부(17, 19)를 갖고, 개구부(5)

에 암형 커넥터(2)가 삽입 및 끼워 맞추어지는 수형 커넥터(1)로 베이스 하우징(3)의 하부에 양 리드부(17, 19) 사이

에 배치되고, 또한 하방으로 돌출되어 프린트 배선판(53)을 관통하는 하부 격벽(50)이 설치된다.
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도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 제1 실시 형태인 수형 커넥터의 사시도.

도2는 상기 수형 커넥터에 삽입 및 끼워 맞추어지는 암형 커넥터의 사시도.

도3은 상기 수형 커넥터의 평면 단면도.

도4는 상기 수형 커넥터의 도1에 있어서의 Ⅳ-Ⅳ 단면도.

도5는 상기 수형 커넥터의 도1에 있어서의 V-V 단면도.

도6은 상기 수형 커넥터의 핀 콘택트의 사시도.

도7은 상기 수형 커넥터의 핀 콘택트의 변형예를 나타내는 사시도.

도8은 상기 수형 커넥터에 삽입 및 끼워 맞추어지는 암형 커넥터의 평면 단면도.

도9는 상기 수형 커넥터에 암형 커넥터가 삽입 및 끼워 맞추어진 상태의 측면 단면도.

도10은 상기 수형 커넥터에 암형 커넥터가 삽입 및 끼워 맞추어진 상태의 평면 단면도.

도11은 상기 수형 커넥터의 배면 단면도.

도12는 상기 수형 커넥터에 있어서의 하부 격벽의 변형예를 나타내는 배면 단면도.

도13은 상기 수형 커넥터에 있어서의 하부 격벽의 다른 변형예를 나타내는 배면도.

도14는 상기 수형 커넥터에 있어서의 하부 격벽의 또 다른 변형예를 나타내는 배면도.

도15는 상기 수형 커넥터의 하면도.

도16은 본 발명의 제2 실시 형태인 액정 표시 장치의 사시도.

도17은 본 발명의 제3 실시 형태인 액정 표시 장치의 개략도.

도18은 본 발명의 제4 실시 형태인 액정 표시 장치의 개략도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1 : 수형 커넥터

2 : 암형 커넥터

3 : 베이스 하우징

4 : 핀 콘택트

5 : 개구부

6 : 후방측벽

15 : 접촉핀부

17, 19 : 리드부

19 : 납땜 부분
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19a : 리드부의 하단부(납땜 부분의 하단부)

22 : 소켓 콘택트

41 : 액정 화면

42, 72 : 후방 라이트

45 : 전선

50 : 하부 격벽

50a : 하부 격벽의 하단부

53, 63, 73 : 프린트 배선판(한 쪽면 기판, 인버터 기판)

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 각종 전자 기기의 고전압화에 대응한 커넥터 및 그를 이용한 액정 표시 장치에 관한 것이다.

최근, 예를 들어 노트북 퍼스널 컴퓨터에서는 고성능화를 도모하기 위해 본체 프레임의 허용 범위 내에서 액정 화면

을 가능한 한 크게 하는 경향이 있어, 액정 화면의 확대에 수반하여 그 광원이 되는 후방 라이트에는 고전압이 요구되

고 있다. 한편, 후방 라이트에 전력을 공급하는 인버터 기판은 상기 본체 프레임 내에 조립되어 있지만, 상술한 바와 

같이 액정 화면을 대형화하면 인버터 기판의 실장 면적이 제약되므로 소형화되어야만 한다.

이와 같은 인버터 기판의 소형화에 수반하여, 인버터 기판과 후방 라이트 사이를 전기적으로 접속하는 커넥터로서, 

소형으로 고전압에 대응할 수 있는 것이 개 발되어 있다(특허 문헌 1, 특허 문헌 2 참조). 이들 커넥터는 모두 양면 기

판인 인버터 기판에 이용되므로, 이른바 SMT 타입으로 수형 커넥터가 전기적으로 접속되어야 할 프린트 배선이 있는

면에 실장되어 있다.

[특허 문헌 1]

일본 특허 제3062924호 공보

[특허 문헌 2]

일본 특허 제3262726호 공보

여기서, 액정 화면, 후방 라이트, 인버터 기판 및 인버터 기판과 함께 후방 라이트에 전력을 공급하는 전원 기판에 의

해 액정 표시 장치가 구성되지만, 액정 화면의 크기에 대한 액정 표시 장치 전체의 소형화 및 액정 표시 장치 전체의 

비용 절감을 더욱 향상시키기 위해서는, 종래 양면 기판이었던 인버터 기판과 한 쪽면 기판이었던 전원 기판을 1매의 

한 쪽면 기판에 일체화시켜 소형화 및 비용 절감을 도모하는 것을 생각할 수 있다. 그를 위해서는, 한 쪽면 기판과 후

방 라이트 사이를 전기적으로 접속하는 커넥터로서 상술한 바와 같은 SMT 타입이 아닌, 이른바 DIP 타입, 즉 수형 커

넥터가 프린트 배선이 없는 면에 실장되어 핀 콘택트가 기판을 관통하여 반대측의 프린트 배선에 납땜되는 타입을 이

용할 필요가 있다. 그러나, 종래의 DIP 타입의 커넥터에는 상술한 SMT 타입과 같이 소형으로 고전압에 대응할 수 있

는 것이 없다.

한편, 액정 표시 장치의 고성능화를 더욱 향상시키기 위해서는, 예를 들어 액정 화면의 바로 아래에 보다 다수의 직관

형 후방 라이트나 U자형 후방 라이트를 배치하는 것을 생각할 수 있다. 그를 위해서는, 인버터 기판에 다수의 수형 커

넥터를 좁은 간격으로 실장할 필요가 있고, 보다 소형으로 고전압 나아가서는 열에 대응할 수 있는 것이 요구된다. 그

러나, SMT 타입에서는 소형화 및 고전압 대응에 한도가 있어, 종래의 DIP 타입에도 적절한 것이 없다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기 종래의 문제에 비추어 이루어진 것으로, 소형화를 도모하면서 공간 거리 및 연면 거리를 크게 하여 고

전압에 대응할 수 있도록 구성한 고전압 대응형의 DIP 타입의 수형 커넥터 및 그를 이용한 액정 표시 장치를 제공하

는 것을 목적으로 하고 있다.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 제1 구성에 관한 수형 커넥터는 전방부가 개구부인 상자형의 베이스 하우징에

좌우 병렬로 수용된 2개의 핀 콘택트가 상기 베이스 하우징의 후방측벽으로부터 상기 개구부로 연장 돌출되는 접촉

핀부와, 상기 후방측벽으로부터 하방으로 연장 돌출되어 프린트 배선판을 한 쪽 면으로부터 관통하여 다른 쪽 면에 

납땜되는 리드부를 갖고, 상기 개구부에 암형 커넥터가 삽입 및 끼워 맞추어진다. 그리고, 상기 베이스 하우징의 하부

에 상기 양 리드부 사이에 배치되고, 또한 하방으로 돌출되어 상기 프린트 배선판을 관통하는 하부 격벽이 설치되어 

있다.

이 제1 구성에 따르면, 프린트 배선판을 한 쪽 면으로부터 관통하여 다른 쪽 면에 납땜되는 양 리드부 사이에 프린트 

배선판을 관통하는 하부 격벽이 베이스 하우징의 하부로서 설치되므로, DIP 타입이면서 공간 거리 및 연면 거리를 확

보할 수 있어 소형으로 고전압에 대응할 수 있다. 또한, DIP 타입 쪽이 SMT 타입보다도 땜납량이 많으므로 기계적 강

도가 큰 동시에, 열 변동에도 강하고, 땜납 균열이 발생하기 어려운 점에서도 유리하다.

이 제1 구성에 있어서는, 상기 하부 격벽이 상기 양 리드부의 하단부보다도 하방으로 돌출되어 있는 것이 바람직하다.

또한, 상기 하부 격벽의 하단부가 횡방향으로 연장 돌출되어 있는 것이 바람직하다. 또한, 상기 양 리드부는 서로 횡

방향으로 이격하도록 굴곡하여 연장 돌출되고, 그 납땜 부분의 피치가 상기 양 접촉핀부의 피치보다도 크게 형성되어

있는 것이 바람직하다.

본 발명의 제2 구성에 관한 액정 표시 장치는 액정 화면과, 그 액정 화면의 광원이 되는 후방 라이트와, 그 후방 라이

트에 전력을 공급하는 전원 회로 및 인버터 회로의 프린트 배선을 한 쪽면에 갖는 한 쪽면 기판을 구비하고 있다. 그

리고, 상기 제1 구성의 수형 커넥터의 상기 양 리드부가 상기 한 쪽면 기판을 관통하여 상기 인버터 회로의 출력부에 

납땜됨으로써 상기 수형 커넥터가 상기 한 쪽면 기판에 실장되고, 상기 양 접촉핀부에 끼워 맞추어진 상기 암형 커넥

터의 양 소켓 콘택트가 전선을 거쳐서 상기 후방 라이트에 접속되어 있다.

이 제2 구성에 따르면, 상기 제1 구성의 수형 커넥터를 이용함으로써 인버터 기판과 전원 기판을 1매의 한 쪽면 기판

에 일체화시키므로, 액정 화면의 크기에 대한 액정 표시 장치 전체의 소형화 및 액정 표시 장치 전체의 비용 절감을 

더욱 도모할 수 있다.

본 발명의 제3 구성에 관한 액정 표시 장치는 액정 화면과, 그 액정 화면의 광원이 되는 후방 라이트와, 그 후방 라이

트에 전력을 공급하는 전원 회로의 프린트 배선을 한 쪽면에 갖는 전원 기판과, 상기 전원 회로와 함께 상기 후방 라

이트에 전력을 공급하는 인버터 회로의 프린트 배선을 한 쪽면에 갖는 인버터 기판을 구비하고 있다. 그리고, 상기 제

1 구성의 수형 커넥터의 상기 양 리드부가 상기 인버터 기판을 관통하여 상기 인버터 회로의 출력부에 납땜됨으로써, 

상기 수형 커넥터가 상기 인버터 기판에 실장되고, 상기 접촉핀부에 끼워 맞추어지는 상기 암형 커넥터의 소켓 콘택

트가 전선을 거쳐서 상기 후방 라이트에 접속되어 있다.

이 제3 구성에 따르면, 인버터 기판에 다수의 상기 제1 구성의 수형 커넥터를 좁은 간격으로 실장함으로써 액정 화면

의 바로 아래에 다수의 후방 라이트를 배치할 수 있으므로, 액정 표시 장치의 고성능화를 더욱 향상시킬 수 있다.

발명의 구성 및 작용

우선, 본 발명의 제1 실시 형태인 수형 커넥터에 대해 설명한다. 이 수형 커넥터는, 도1의 사시도에 도시한 바와 같이 

전방부가 개구부(5)인 상자형(편평한 사각통 형상)의 절연성 베이스 하우징(3)에 핀 콘택트(4)를 수용하고 있고, 개구

부(5)에는 도2의 사시도에 도시하는 암형 커넥터(2)가 삽입 및 끼워 맞추어진다. 핀 콘택트(4)는 도3의 평면 단면도에

도시한 바와 같이 2개로, 좌우 병렬로 베이스 하우징(3)에 수용되어 있고, 베이스 하우징(3)의 후방측벽(6)으로부터 

개구부(5)로 연장 돌출되는 접촉핀부(15)와, 리드부(17, 19)를 갖고 있다. 리드부(17, 19)는, 도11의 배면 단면도에 

도시한 바와 같이 후방측벽(6)으로부터 하방으로 연장 돌출되어 프린트 배선판(53)을 한 쪽 면(여기서는 상면)(53a)

으로부터 관통하여 다른 쪽 면(여기서는 하면)(53b)에 납땜된다.

여기서, 베이스 하우징(3)의 하부에 양 리드부의 납땜 부분(19, 19) 사이에 배치되고, 또한 하방으로 돌출되어 프린트

배선판(53)을 관통하는 하부 격벽(50)이 설치되어 있고, 하부 격벽(50)은 양 리드부(17, 19)의 하단부(19a)보다도 하

방으로 돌출되어 있다. 하부 격벽(50)의 배치 위치는 양 리드부의 납땜 부분(19, 19) 사이의 정확히 중심에 한정되지 

않고, 양 납땜 부분(19, 19)을 납땜한 땜납(프린트된 랜드 패턴과 동일 폭임)(51, 51) 사이이면, 좌우 방향에 오프셋하
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고 있어도 좋다. 도12에 도시한 바와 같이 하부 격벽(50)의 하단부(50a)는 횡방향으로 연장 돌출되어 있어도 좋고, 도

13에 도시한 바와 같이 횡방향에의 연장 돌출은 한 측만이라도 좋다. 또한, 도14에 도시한 바와 같이 하부 격벽(50)은

프린트 배선판(53)(도10)에 마련된 구멍을 관통할 때에 횡방향 내측으로 휘어지도록 두 갈래형로 형성하여 하단부(5

0a)에 횡방향 외측으로 돌출되는 갈고리를 설치해도 좋다. 또한, 양 리드부(17, 19)는 도3에 도시한 바와 같이 중간 

부분(17)에 있어서 서로 횡방향으로 이격하도록 굴곡하여 연장 돌출되고, 도11에 도시한 바와 같이 납땜 부분(19)의 

피치가 양 접촉핀부(15)의 피치보다도 크게 형성되어 있다.

이 수형 커넥터(1) 및 이에 삽입 및 끼워 맞추어지는 암형 커넥터(2)에 대해 보다 상세하게 설명한다. 수형 커넥터(1)

의 베이스 하우징(3)은, 도3에 잘 도시되어 있는 바와 같이 후방측벽(6)의 중앙 부분으로부터 개구부(5)를 향해 돌출

되는 격벽(7)이 설치되어 있고, 격벽(7)은 후술하는 바와 같이 핀 콘택트(4, 4) 사이에 배치되어 그 접촉핀부(15, 15)

의 선단부(15a, 15a)보다도 길게 돌출되어 있다. 또 한, 격벽(7)의 양측면은 베이스 하우징(3)의 중심선(도10의 C 참

조)을 기준으로 좌우 대칭의 형상으로 되어 있고, 여기서는 중심선과 평행하게 연장되는 짧은 베이스부 평행면(8, 8)

과, 베이스부 평행면(8, 8)에 연속해서 뾰족한 쐐기형을 형성하는 테이퍼면(9, 9)에 의해 형성되어 있다. 단, 전후 방

향에 있어서의 베이스부 평행면(8, 8)과 테이퍼면(9, 9)의 비율에는 특별히 한정되는 것은 없고, 예를 들어 선단부(7a

)의 최근방만이 테이퍼면(9, 9)이고 나머지부가 모두 베이스부 평행면(8, 8)이라도 좋고, 전체가 테이퍼면(9, 9)이고 

베이스부 평행면(8, 8)은 없어도 좋다.

또한, 후방측벽(6)에 인접하는 양측벽(10, 10)의 내측면에는 후술하는 암형 커넥터(2)의 계지 돌기 부재(28, 28)(도8)

를 결합시키는 계지 홈(11, 11)이 마련되어 있는 동시에, 개구부(5)에 인접하는 양측벽(10, 10)의 내측면에는 안내 홈

(12, 12)이 마련되어 있다. 한편, 후방측벽(6)에는 후방으로 연장 돌출되는 격벽(13)이 설치되어 있다. 격벽(13)에는 

중공 부분(두께 제거 부분)(13a)이 있어도 좋다.

핀 콘택트(4, 4)는 구리나 구리 합금(황동 등)의 도전성 금속판을 펀칭 굽힘 가공하여 만들어지고, 도6의 사시도에 도

시한 바와 같이 접촉핀부(15)의 후단부에 폭 넓은 부착부(16)가 연장 설치되어 있어, 그 부착부(16)의 후방부에 연속 

설치되는 리드부(17, 19)가 서로 반대 방향의 횡외측으로 굴곡하여 연장되는 중간 부분(17)과, 그 중간 부분(17)의 

외측단부로부터 하방으로 굴곡하여 연장되는 납땜 부분(19)으로 이루어져 있다. 그리고, 양 핀 콘택트(4, 4)는 도3(또

는 도1의 Ⅳ-Ⅳ 단면도인 도4)에 도시한 바와 같이 그 부착부(16, 16)를 후방측벽(6)에 관통 상태로 보유 지지 고정

시켜, 접촉핀부(15, 15)가 격벽(7)을 사이에 두고 하우징(3)의 중심선과 평행하게 개구부(5)를 향해 돌출되는 동시에,

도11에 도시한 바와 같이 납땜 부분(19, 19)이 서로 횡외측방으로 이반하도록 배치하여 베이스 하우징(3)에 수용되

어 있다. 또, 도6에서는, 납땜 부분(19)은 중간 부분(17)의 외측단부로부터 일단 전방으로 굴곡하여 연장된 후 하방으

로 굴곡하여 연장되어 있지만, 도7에 도시한 바와 같이 중간 부분(17)의 외측단부로부터 그대로 하방으로 굴곡하여 

연장해도 좋다.

도3에 도시한 바와 같이, 베이스 하우징(3) 내에 수용하여 배치된 양 핀 콘택트(4, 4)의 접촉핀부(15, 15)는 그 선단

부(15a, 15a)가 격벽(7)의 선단부(7a)보다도 후방측벽(6)측으로 후퇴하여 위치하고 있고, 그 결과 양 접촉핀부(15, 1

5) 사이의 피치를 작게 해도 양 선단부(15a, 15a) 사이의 공간 거리 및 연면 거리를 충분히 길게 할 수 있어, 고전압에

의한 장해를 효과적으로 방지할 수 있게 되어 있다. 또한, 도11에 도시한 바와 같이 양 핀 콘택트(4, 4)의 납땜 부분(1

9, 19) 사이의 피치가 양 접촉핀부(15, 15) 사이의 피치보다도 커져 있으므로, 양 접촉핀부(15, 15) 사이의 피치를 작

게 해도 프린트 배선판(53)의 상면(53a)측에 있어서 양 납땜 부분(1) 사이의 공간 거리가 고전압에 의한 장해를 방지

하는 데 충분한 길이로 확보되어 있다.

또한, 후방측벽(6)에 설치된 격벽(13)의 존재에 의해 프린트 배선판(53)의 상면(53a)측에 있어서 양 납땜 부분(19, 1

9) 사이의 연면 거리도 충분한 길이로 확보되어 있다. 따라서, 양 접촉핀부(15, 15) 사이의 피치를 좁게 하여 베이스 

하우징(3)을 작게 하고, 수형 커넥터(1) 전체를 소형화해도 프린트 배선판(53)의 상면 (53a)측에 있어서 양 핀 콘택트

(4, 4) 사이의 공간 거리 및 연면 거리를 충분히 길게 하는 것이 가능하여, 고전압에 의한 장해를 유효하게 방지할 수 

있는 구성으로 되어 있다.

한편, 프린트 배선판(53)의 하면(53b)측에서는 프린트 배선판(53)에 직교하여 양 납땜 부분(19, 19)을 포함하는 면(

도11의 지면)에 있어서, 양 납땜 부분(19, 19)을 납땜한 땜납(프린트된 랜드 패턴과 동일 폭임)(51, 51) 사이의 공간 

거리(CL)가 문제가 되지만, 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)에 따르면, 프린트 배선판(53)을 상면(53a)으로부터 관통

하여 하면(53b)에 납땜되는 양 리드부(17, 19) 사이에 프린트 배선판(53)을 관통하는 하부 격벽(50)이 베이스 하우징

(3)의 하부로서 설치되므로, DIP 타입이면서 상기 양 납땜 부분(19, 19)을 포함하는 면에 있어서 공간 거리(CL)를 확

보할 수 있어 소형으로 고전압에 대응할 수 있다.

특히, 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)에서는 하부 격벽(50)이 양 리드부의 하단부(19a, 19a)보다도 하방으로 돌출되

어 있으므로, 보다 길게 공간 거리(CL)를 확보할 수 있다. 도12와 같이 하부 격벽(50)의 하단부(50a)가 횡방향으로 

연장 돌출되어 있으면, 더 긴 공간 거리(CL)를 확보할 수 있다. 또한, 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)에서는 양 리드

부의 납땜 부분(19, 19)의 피치가 양 접촉핀부(15, 15)의 피치보다도 크게 형성되어 있으므로, 땜납(51, 51)의 피치(

랜드 패턴의 피치)도 커지고, 이에 의해서도 보다 길게 공간 거리(CL)를 확보할 수 있다.
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또한, 프린트 배선판(53)의 하면(53b)측에서는 그 하면(53b)에 있어서 도15의 하면도에 도시한 바와 같이 양 땜납(5

1, 51) 사이의 연면 거리(CD)가 문제가 되 지만, 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)에 따르면 하부 격벽(50)이 전후 방

향으로도 충분히 연장 돌출되어 있으므로, DIP 타입이면서 프린트 배선판(53)의 하면(53b)에 있어서 연면 거리(CD)

를 확보할 수 있어 소형으로 고전압에 대응할 수 있다. 또한, 이 수형 커넥터(1)는 DIP 타입이고, 도11과 같이 땜납(5

1)이 납땜 부분(19)에 따라서 융기하여 부착되어 땜납량이 SMT 타입보다도 많기 때문에, 열 변동이 강하고, 땜납 균

열이 발생하기 어려운 점에서 유리하기도 하다.

또, 도1에 도시한 바와 같이 베이스 하우징(3)의 양측벽(10, 10)의 전단부 하부에는 보강 부재(20, 20)가 매립 설치되

어 있다. 보강 부재(20)도 V-V 단면도인 도5에 도시한 바와 같이 하방으로 연장 돌출되고, 도11의 프린트 배선판(53

)을 상면(53a)으로부터 관통하여 하면(53b)에 납땜된다.

제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)에 삽입 및 끼워 맞추어지는 도2의 암형 커넥터(2)는 수형 커넥터(1)의 개구부(5)(도

1)에 삽입하여 끼워 맞추어지는 소켓 하우징(21)과, 도8의 평면 단면도에 도시한 바와 같이 2개의 전선(45, 45) 단부

에 접속되어 소켓 하우징(21)에 개별적으로 수용되는 2개의 소켓 콘택트(22, 22)로 이루어져 있다.

소켓 하우징(21)은, 도2에 도시한 바와 같이 윤곽 형상이 편평한 직육면체를 이루고, 전반 부분에 수형 커넥터(1)의 

격벽(7)(도3)과 결합하는 절결부(23)를 설치하여 한 쌍의 통형 부재(24, 24)로 이루어지는 두 갈래형으로 형성되어 

있다. 각 통형 부재(24)는 도8에 도시한 바와 같이 소켓 콘택트(22)를 개별로 수용하여 보유 지지하는 비어 있는 부분

(25)을 갖고, 그 비어 있는 부분(25)은 소켓 하우징 (21)의 후단부까지 연장되어 전선(45)에 접속된 소켓 콘택트(22)

가 후단부 개구(26)로부터 삽입하여 비어 있는 부분(25)에 수용되도록 되어 있다. 또한, 각 통형 부재(24)의 전단부에

는 핀 콘택트(4)의 접촉핀부(15)(도3)의 삽통 구멍(27)이 마련되어 있다.

한편, 양 통형 부재(24, 24)의 전단부 외측면에는 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)의 내측에 마련한 계지 홈(11, 1

1)(도3)에 결합하는 계지 돌기 부재(28, 28)가 설치되어 있다. 또한, 도2에 도시한 바와 같이 소켓 하우징(21)의 후방

부 양측면에는 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)의 내측에 마련된 안내 홈(12, 12)(도1)에 결합하는 안내 돌조(29, 

29)가 돌출 설치되어 있다. 상기 절결부(23)의 서로 대향하는 양측면은 격벽(7)의 양측면에 대응하도록 형성되어 있

다.

도8의 소켓 콘택트(22)는 전방부에 접촉핀부(15)(도3)에 끼워 맞추는 소켓부(32)를 갖고, 후방부에 전선의 압착부(3

3)를 갖고 있고, 중간 부위에 빠짐 방지용 랜스(34)가 설치되어 있다. 이 암형 커넥터(2)가 제1 실시 형태의 수형 커넥

터(1)에 삽입 및 끼워 맞추어진 상태의 측면 단면도를 도9에, 평면 단면도를 도10에 도시한다.

다음에, 본 발명의 제2 실시 형태인 액정 표시 장치에 대해 설명한다. 이 액정 표시 장치는, 도16의 사시도에 도시한 

바와 같이 노트북 퍼스널 컴퓨터 등의 본체 프레임(40)에 조립 부착되는 액정 화면(41)과, 그 액정 화면(41)의 광원이

되는 후방 라이트(여기서는 직관형)(42) 및 그 반사판(44)과, 후방 라이트(42)에 전력을 공급하는 전원 회로 및 인버

터 회로의 프린트 배선을 한 쪽면(여기서는 하면) 에 갖는 한 쪽면 기판(53)을 구비하고 있다. 그리고, 상기 제1 실시 

형태의 수형 커넥터(1)의 양 리드부의 납땜 부분(19)(도11)이 한 쪽면 기판(53)을 상면(53a)으로부터 관통하여 하면(

53b)의 인버터 회로의 출력부에 납땜됨으로써 수형 커넥터(1)가 한 쪽면 기판(53)에 실장되고, 상기 양 접촉핀부(15)

(도3)에 끼워 맞추어지는 상기 암형 커넥터(2)의 양 소켓 콘택트(22)(도8)가 전선(45)을 거쳐서 후방 라이트(42)에 접

속되어 있다. 또한, 수형 커넥터(1)의 보강 부재(20)(도1)도 한 쪽면 기판(53)을 상면(53a)으로부터 관통하여 하면(53

b)에 납땜된다. 또, 한 쪽면 기판(53)은 프린트 배선이 상면에 오도록, 즉 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)(도1)이 

하면측에 오도록 본체 프레임(40)에 부착해도 좋다.

암형 커넥터(2)를 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)의 개구부(5)(도1)로부터 삽입하면, 절결부(23)의 테이퍼면(31, 

31)(도8)이 격벽(7)의 테이퍼면(9, 9)(도3)에 결합하는 동시에, 양측의 안내 돌조(29, 29)(도2)가 안내 홈(12, 12)(도

1)에 결합하여 정확한 끼워 맞춤 위치로 유도되고, 수형 커넥터(1)의 양 핀 콘택트(4, 4)의 접촉핀부(15, 15)(도3)가 

삽통 구멍(27, 27)(도8)을 통해 각 통형 부재(24, 24) 내로 진입하고, 도10에 도시한 바와 같이 소켓 콘택트(22)의 소

켓부(32, 32)에 끼워 맞추어 전기적으로 접속된다. 그리고, 수형 커넥터(1)와 암형 커넥터(2)의 끼워 맞춤이 완료되면

, 암형 커넥터(2)의 양 계지 돌기 부재(28, 28)가 수형 커넥터(1)의 계지 홈(11, 11)에 결합하고, 그 결합시에 있어서

의 클릭감에 의해 정확한 끼워 맞춤 상태를 확인할 수 있다.

제2 실시 형태의 액정 표시 장치에서는, 상술한 바와 같이 끼워 맞춤 접속된 수형 커넥터(1)의 핀 콘택트(4, 4)와, 암

형 커넥터(2)의 소켓 콘택트(22, 22)는 각각 충분히 긴 공간 거리와 연면 거리를 갖고 있으므로, 도16의 한 쪽면 기판

(53)의 전원 회로 및 인버터 회로를 통해 후방 라이트(42)에 고전압의 전력을 공급해도, 단락 사고 등의 장해를 발생

시킬 우려는 없다. 또한, 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)를 이용함으로써 인버터 기판과 전원 기판을 1매의 한 쪽면 

기판(53)에 일체화시키므로, 액정 화면(41)의 크기에 대한 액정 표시 장치 전체의 소형화 및 액정 표시 장치 전체의 

비용 절감을 한층 더 향상시킬 수 있다.
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다음에, 본 발명의 제3 실시 형태인 액정 표시 장치에 대해 설명한다. 이 액정 표시 장치는 도16의 제2 실시 형태의 

액정 표시 장치에 비해 액정 화면(41)의 바로 아래에 복수의 후방 라이트(42)를 배치하기 위해 각 부의 구성이 다르지

만, 다른 부분에 대해 도17에 도시한다. 이 액정 표시 장치는 액정 화면(41)(도16)과, 그 액정 화면의 광원이 되는 복

수(여기서는 6개)의 직관형 후방 라이트(42) 및 그 반사판(64)과, 그 후방 라이트(42)에 전력을 공급하는 전원 회로의

프린트 배선을 한 쪽면에 갖는 전원 기판(도시하지 않음)과, 상기 전원 회로와 함께 후방 라이트(42)에 전력을 공급하

는 인버터 회로의 프린트 배선을 한 쪽면(여기서는 하면)에 갖는 인버터 기판(63)을 구비하고 있다.

그리고, 각 후방 라이트(42)에 대해, 상기 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)의 양 리드부의 납땜 부분(19)(도11)이 인

버터 기판(63)을 상면(63a)으로부터 관통하여 하면(63b)의 인버터 회로의 출력부에 납땜됨으로써 수형 커넥터(1)가 

인버터 기판(63)에 실장되고, 상기 접촉핀부(15)(도3)의 한 쪽에 끼워 맞추어지는 상기 암 형 커넥터(2)의 한 쪽 소켓 

콘택트(22)(도8)가 전선(45)을 거쳐서 후방 라이트(42)의 우측 단자에 접속되어 있다. 각 후방 라이트(42)의 좌측 단

자는 전선(45) 등을 거쳐서 도시하지 않은 다른 기판에 접속되지만, 이쪽은 고전압에 대응할 필요는 없다. 또한, 수형 

커넥터(1)의 보강 부재(20)(도1)도 인버터 기판(63)을 상면(63a)으로부터 관통하여 하면(63b)에 납땜된다. 또, 인버

터 기판(63)은 프린트 배선이 상면에 오도록, 즉 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)(도1)이 하면측에 오도록 본체 프

레임(40)(도16)에 부착해도 좋다.

암형 커넥터(2)를 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)의 개구부(5)(도1)로부터 삽입하면, 절결부(23)의 테이퍼면(31, 

31)(도8)이 격벽(7)의 테이퍼면(9, 9)(도3)에 결합하는 동시에, 양측의 안내 돌조(29, 29)(도2)가 안내 홈(12, 12)(도

1)에 결합하여 정확한 끼워 맞춤 위치로 유도되고, 수형 커넥터(1)의 양 핀 콘택트(4, 4)의 접촉핀부(15, 15)(도3)가 

삽통 구멍(27, 27)(도8)을 통해 각 통형 부재(24, 24) 내에 진입하고, 한편 접촉핀부(15)가 도10에 도시한 바와 같이 

소켓 콘택트(22)의 소켓부(32)에 끼워 맞춤하여 전기적으로 접속된다. 그리고, 수형 커넥터(1)와 암형 커넥터(2)의 끼

워 맞춤이 완료되면, 암형 커넥터(2)의 양 계지 돌기 부재(28, 28)가 수형 커넥터(1)의 계지 홈(11, 11)에 결합하고, 

그 결합시에 있어서의 클릭감에 의해 정확한 끼워 맞춤 상태를 확인할 수 있다.

제3 실시 형태의 액정 표시 장치에 있어서는, 상술한 바와 같이 끼워 맞춤 접속된 수형 커넥터(1)의 핀 콘택트(4, 4)와

, 암형 커넥터(2)의 소켓 콘택트(22)는 각각 충분히 긴 공간 거리와 연면 거리를 갖고 있으므로, 도17의 인버터 기판(

63) 의 인버터 회로를 통하여 후방 라이트(42)에 고전압의 전력을 공급해도 단락 사고 등의 장해를 발생시킬 우려는 

없다. 또한, 인버터 기판(63)에 다수의 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)를 좁은 간격으로 실장함으로써, 액정 화면(41

)(도16)의 바로 아래에 다수의 후방 라이트(42)를 배치할 수 있으므로, 액정 표시 장치의 고성능화를 한층 더 향상시

킬 수 있다.

다음에, 본 발명의 제4 실시 형태인 액정 표시 장치에 대해 설명한다. 이 액정 표시 장치도 도16의 제2 실시 형태의 

액정 표시 장치에 비해 액정 화면(41)의 바로 아래에 복수의 후방 라이트(72)를 배치하므로 각 부의 구성이 다르지만,

다른 부분에 대해 도18에 도시한다. 이 액정 표시 장치는 액정 화면(41)(도16)과, 그 액정 화면의 광원이 되는 복수(

여기서는 3개)의 U자형 후방 라이트(72) 및 그 반사판(64)과, 그 후방 라이트(72)에 전력을 공급하는 전원 회로의 프

린트 배선을 한 쪽면에 갖는 전원 기판(도시하지 않음)과, 상기 전원 회로와 함께 후방 라이트(72)에 전력을 공급하는

인버터 회로의 프린트 배선을 한 쪽면(여기서는 하면)에 갖는 인버터 기판(73)을 구비하고 있다.

그리고, 각 후방 라이트(72)에 대해 상기 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)의 양 리드부의 납땜 부분(19)(도11)이 인버

터 기판(73)을 상면(73a)으로부터 관통하여 하면(73b)의 인버터 회로의 출력부에 납땜됨으로써 수형 커넥터(1)가 인

버터 기판(73)에 실장되고, 상기 양 접촉핀부(15)(도3)에 끼워 맞추어지는 상기 암형 커넥터(2)의 양 소켓 콘택트(22)

(도8)가 전선(45)을 거쳐서 후방 라이트(72)에 접속되어 있다. 또한, 수형 커넥터(1)의 보강 부재(20)(도1)도 인버터 

기판(73)을 상면 (73a)으로부터 관통하여 하면(73b)에 납땜된다. 또, 인버터 기판(73)은 프린트 배선이 상면에 오도

록, 즉 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)(도1)이 하면측에 오도록 본체 프레임(40)(도16)에 부착해도 좋다.

암형 커넥터(2)를 수형 커넥터(1)의 베이스 하우징(3)의 개구부(5)(도1)로부터 삽입하면, 절결부(23)의 테이퍼면(31, 

31)(도8)이 격벽(7)의 테이퍼면(9, 9)(도3)에 결합하는 동시에, 양측의 안내 돌조(29, 29)(도2)가 안내 홈(12, 12)(도

1)에 결합하여 정확한 끼워 맞춤 위치로 유도되고, 수형 커넥터(1)의 양 핀 콘택트(4, 4)의 접촉핀부(15, 15)(도3)가 

삽통 구멍(27, 27)(도8)을 통하여 각 통형 부재(24, 24) 내에 진입하고, 도10에 도시한 바와 같이 소켓 콘택트(22)의 

소켓부(32, 32)에 끼워 맞추어져 전기적으로 접속된다. 그리고, 수형 커넥터(1)와 암형 커넥터(2)의 끼워 맞춤이 완료

되면, 암형 커넥터(2)의 양 계지 돌기 부재(28, 28)가 수형 커넥터(1)의 계지 홈(11, 11)에 결합하고, 그 결합시에 있

어서의 클릭감에 의해 정확한 끼워 맞춤 상태를 확인할 수 있다.

제4 실시 형태의 액정 표시 장치에 있어서는, 상술한 바와 같이 끼워 맞춤 접속된 수형 커넥터(1)의 핀 콘택트(4, 4)와

, 암형 커넥터(2)의 소켓 콘택트(22, 22)는 각각 충분히 긴 공간 거리와 연면 거리를 갖고 있으므로, 도18의 인버터 기

판(73)의 인버터 회로를 통하여 후방 라이트(72)에 고전압의 전력을 공급해도 단락 사고 등의 장해를 발생시킬 우려

는 없다. 또한, 인버터 기판(73)에 다수의 제1 실시 형태의 수형 커넥터(1)를 좁은 간격으로 실장함으로써 액정 화면(

41)(도16)의 바로 아래에 다수의 후방 라이트(72)를 배치할 수 있으므로, 액정 표시 장치의 고 성능화를 한층 더 향상

시킬 수 있다.
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발명의 효과

본 발명에 의하면, 프린트 배선판을 한 쪽 면으로부터 관통하여 다른 쪽 면에 납땜되는 양 리드부 사이에 프린트 배선

판을 관통하는 하부 격벽이 베이스 하우징의 하부로서 설치되므로, DIP 타입이면서 공간 거리 및 연면 거리를 확보할

수 있어 소형으로 고전압에 대응할 수 있는 효과를 제공한다. 또한, DIP 타입 쪽이 SMT 타입보다도 땜납량이 많으므

로 기계적 강도가 큰 동시에, 열 변동에도 강하고, 땜납 균열이 발생하기 어려운 점에서도 유리한 효과를 제공한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
전방부가 개구부인 상자형의 베이스 하우징에 좌우 병렬로 수용된 2개의 핀 콘택트가 상기 베이스 하우징의 후방측

벽으로부터 상기 개구부로 연장 돌출되는 접촉핀부와, 상기 후방측벽으로부터 하방으로 연장 돌출되어 프린트 배선

판을 한 쪽 면으로부터 관통하여 다른 쪽 면에 납땜되는 리드부를 갖고, 상기 개구부에 암형 커넥터가 삽입 및 끼워 

맞추어지는 수형 커넥터이며,

상기 베이스 하우징의 하부에 상기 양 리드부 사이에 배치되고, 또한 하방으로 돌출되어 상기 프린트 배선판을 관통

하는 하부 격벽이 설치되어 있는 수형 커넥터.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 하부 격벽이 상기 양 리드부의 하단부보다도 하방으로 돌출되어 있는 수형 커넥터.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 하부 격벽의 하단부가 횡방향으로 연장 돌출되어 있는 수형 커넥터.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 양 리드부는 서로 횡방향으로 이격하도록 굴곡하여 연장 돌출되고, 그 납땜 부분의 피치가 상기

양 접촉핀부의 피치보다도 크게 형성되어 있는 수형 커넥터.

청구항 5.
액정 화면과,

그 액정 화면의 광원이 되는 후방 라이트와,

그 후방 라이트에 전력을 공급하는 전원 회로 및 인버터 회로의 프린트 배선을 한 쪽면에 갖는 한 쪽면 기판을 구비한

액정 표시 장치이며,

제1항에 기재된 수형 커넥터의 상기 양 리드부가 상기 한 쪽면 기판을 관통하여 상기 인버터 회로의 출력부에 납땜됨

으로써 상기 수형 커넥터가 상기 한 쪽면 기판에 실장되고,

상기 양 접촉핀부에 끼워 맞추어지는 상기 암형 커넥터의 양 소켓 콘택트가 전선을 거쳐서 상기 후방 라이트에 접속

되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 6.
액정 화면과,

그 액정 화면의 광원이 되는 후방 라이트와,

그 후방 라이트에 전력을 공급하는 전원 회로의 프린트 배선을 한 쪽면에 갖는 전원 기판과,

상기 전원 회로와 함께 상기 후방 라이트에 전력을 공급하는 인버터 회로의 프린트 배선을 한 쪽면에 갖는 인버터 기

판을 구비한 액정 표시 장치이며,

제1항에 기재된 수형 커넥터의 상기 양 리드부가 상기 인버터 기판을 관통하여 상기 인버터 회로의 출력부에 납땜됨

으로써 상기 수형 커넥터가 상기 인버터 기판에 실장되고,

상기 접촉핀부에 끼워 맞추어지는 상기 암형 커넥터의 소켓 콘택트가 전선을 거쳐서 상기 후방 라이트에 접속되어 있
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는 액정 표시 장치.
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的目的是提供一种能够以小尺寸应对高压的DIP型公连接器。 两
个销接触件4在左右方向上平行地接收在盒形基座壳体3中，该基座壳体3
具有作为开口部分5的前部5，从基座壳体3的后侧壁6延伸到开口部分5，
并且引线部分17和19从后侧壁6向下延伸，以从一个表面53a穿透印刷线
路板53并焊接到另一个表面53b，阳连接器1插入开口部分5并与开口部
分5接合，并且设置在基座壳体3的下部处的两个引线部分17和19之间并
向下突出，提供穿透分隔壁53的下分隔壁50。 11 指数方面 引线部分，
印刷线路板，下分隔壁，基座外壳，

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/666e251b-12fe-40e8-97f4-02f5e404d542
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034268331/publication/KR20050014730A?q=KR20050014730A

